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EPIDIAN® 53 jest niskolepkq, klarowng kompozyciqg zy-
wicy epoksydowej i rozciehczalnika nieaktywnego, ktéra
po utwardzeniu charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasci-
wosciami elektroizolacyjnymi.

ZASTOSOWANIE

Spoiwo w wytwarzaniu laminatdw z wtdknem szklanym:; kle-
jenie ,na zimno™ metali, szkta i ceramiki, wykonywanie od-
lewdw z napetniaczami. Ze wzgledu na doskonate wtasci-
wosci elektroizolacyjne, stosowana do zalewania konden-
satoréw, opornikéw, ztgcz, koncdwek kablowych oraz ca-
tych podzespotdw w elektronice.

UWAGA! EPIDIAN® 53 nie moze by¢ stosowany do zalewo-
nia i klejenia detali ze styrofleksem — zawarty w formulacji
modyfikator rozpuszcza polistyren.

SPOSOB UZYCIA

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje sie
utwardzacze w proporcjach:

EPIDIAN® 53 — 100 czesci wagowych
UTWARDZACZ Z-1 - 10 czesci wagowych
EPIDIAN® 53 — 100 czesci wagowych

UTWARDZIACZ TFF — 22 czesci wagowych

Dobér utwardzacza zalezy od warunkdw utwardzania i za-
stosowania utwardzonego tworzywa.

Czas zelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej

EPIDIAN® 53 + Utwardzacz Z-1 min. 60 minut

EPIDIAN®53 + Utwardzacz TFF min. 30 minut

Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do klejenia powierzchnie elementéw
tgczonych nalezy starannie oczysci¢ z zanieczyszczeh me-
chanicznych przez piaskowanie, $rutowanie lub za po-
mocq papieru Sciernego, a nastepnie odttusci¢ (np. ace-
tonem). W przypadku metali zastosowac trawienie che-
miczne w odpowiednio dobranej kgpieli.

Przygotowanie kleju

Sktadniki kompozyciji klejowej doktadnie wymieszac przed
uzyciem w podanych proporcjach. Czynno$¢ wykonac

w temperaturze pokojowej. Nalezy przygotowywaé nie-
wielkie porcje, ktére zostanqg zuzyte w ciggu kilkunastu mi-
nut.

Klejenie powierzchni

Po doktadnym wymieszaniu sktadnikdw, nanies¢ przy po-
mocy pedzelka lub topatki cienkg warstwe kleju na oczysz-
czong isuchg powierzchnie. Elementy klejone ztozy¢ ilekko
docisng¢ (ok. 0,01 MPa). Nalezy zachowa¢ odpowiednie
warunki utwardzania dla poszczegdlnych typdw utwardza-
czy.

SIECIOWANIE

Jednoetapowe:
7 dni w temperaturze pokojowe;j.

Dwuetapowe:
16 godzin w temperaturze pokojowej plus 6 godzin w tem-
peraturze 80°C.

W zaleznosci od indywidualnych mozliwosci produkcyij-
nych, mozliwe sq inne czasy i temperatury utwardzania
kompozycii.

SPECYFIKACJA

EPIDIAN® 53
Parametr Jednostka Wartosé
Liczba epoksydowa [mol/100g] min. 0,410
Lepkos$¢ w 20°C [mPas] 900 - 1500
Gestosc w 25°C [g/cm3] 1,11-1,15
UTWARDZACZE
Parametr Z-1 TFF
Liczba aminowa, min. 1100 | 500-700
[mg KOH/g] )
Lepkos$¢ w 25°C, [mPas] <30 < 10 000
Gestos¢ w 20°C, 0,978 — 0,983 _
[g/cm3]
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CHEMOODPORNOSC

Informacje na temat odpornosci chemicznej dostepne sq
na zyczenie klienta.

OKRES TRWALOSCI
6 miesiecy od daty produkciji.
INFORMACJE BHP

Informacje odnosnie bezpiecznego postepowania z kom-
pozycjami epoksydowymi dostepne sq w ,,Instrukcji uzytko-
wania zywic epoksydowych™.

PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Wszelki sprzet uzyty do wykonania powtoki epoksydowej
nalezy czysci¢ na biezqgco rozpuszczalnikiem, np. aceto-
nem, nie dopuszczajgc do utwardzenia sie resztek kompo-
zycCji na narzedziach

Przedstawione wyniki kompozycji utwardzanej 7 dni w temperaturze pokojowe;j.

Badany parametr \ Kompozycja Epidian® 53 Epidian® 53 Epidian® 53
Y P pozyc) + Utwardzacz Z-1 + Utwardzacz TFF + Utwardzacz IDA

Wytrzymatosé na zginanie, [MPq]

PN-EN SO 178:2019 80100 85-95 40-350
Naprezenie przy zerwaniu, [MPQ]

PN-EN ISO 527-1:2019, PN-EN ISO 527-2:2012 40-60 55-65 20-30
Wytrzymatosé na sciskanie, [MPq]

PN-EN SO 604:2006 70-90 70-80 35-45
Temperatura ugiecia wg Martensa, [°C]

PN-90/C-89025:1990 50-35 50-395 35-40
Twardo$é metodq wciskania kulki, [MPa]

PN-EN ISO 2039-1:2002 100120 #0100 80-90
Wytrzymatosé spoiny klejowej na $ciskanie, [MPa] 10

PN-EN 1465:2003 min. - -
Wytrzymatosé spoiny klejowej metodq zginania ze i o5

$cinaniem, [MPa] PN-ISO 15108:2002 min. <, - -
Opornosé wiasciwa skrosna w 20°C, [Q x cm] | Ox 101

PN-88/E-04405:1089 X - -
Opornosé wlasciwa powierzchniowa w 20°C, [Q] 1 0x 101

PN-88/E-04405:1089 '

Wytrzymatos¢ dielektryczna, [kV/mm)] 2025

PN-EN-60243:2002 - - -

Dane i sugestie zawarte w tym materiale sq oparte na badaniach wtasnych i uwazane sq przez nas za wiarygodne.
Nie mozemy jednak przyjg¢ zadnej odpowiedzialnosci za dziatania i straty wynikte bezposrednio lub posrednio z uzywania
naszych produktéw. Uzytkownik powinien sprawdzi¢ jakosé, bezpieczenstwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem.
UWAGA: Informacja ta nie zastepuje Karty Charakterystyki oraz Arkusza Technicznego, ktére sq dokumentami nadrzednymi.
Dane zawarte w Informaciji Technicznej nie stanowiq podstawy do roszczert gwarancyjnych.
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